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지능형반도체분야표준개괄

지능화
가상증강현실

혁신신약
맞춤형헬스케어

신재생에너지

인공지능기기 탑재
뉴로모픽 소자 표준

저전력화

IoT디바이스

스마트시티

슈퍼컴퓨터

다중칩 기반 인공지능 프로세서
인터페이스 표준

안정화
TEXT

TEXT

스파이킹 신경망 기반의
인터페이스 표준

지능형로봇

드론

자율주행차
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지능형반도체개요1
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지능형반도체개요2

차세대지능형반도체개발사업개요
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지능형반도체개요3

부처별주요추진내용
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지능형반도체개요4

지능형반도체사업추진체계
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지능형반도체개요5

과기정통부추진체계
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지능형반도체개요6

산업부추진체계
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지능형반도체개요7

분야별수행기관선정결과(2020년 4월)
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지능형반도체개요8

서버분야주요개발내용
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지능형반도체개요9

모바일분야주요개발내용
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지능형반도체개요10

에지분야주요개발내용
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지능형반도체개요11

폰노이만구조와뉴로모픽칩
* 출처: 위키피디아(ko.wikipidia.org), IBM Research
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지능형반도체개요12

(a) 인텔로이히(Loihi)-2017년
- 128개컴퓨팅코어

(각코어당 1024개인공뉴런)
- 13만개이상의뉴런과

1억3천만개의시냅스연결제공

(b) IBM 트루노스-2014년
- 100만개뉴런, 2억6000만개시냅스
- DARPA의 SyNAPSE 프로젝트
-학습응용기술부재및확장성한계
- 54억개의트랜지스터를내장한

4096개의프로세서

뉴로모픽반도체
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지능형반도체표준맵1
스파이킹 신경망 기반의 인터페이스 표준1/2

IPR 확보
가능성

시장/기술적
파급효과

정책
부합성

국외대비
국내 표준화 역량

국제표준화
국내 기여도

국외대비
국내 기술개발 수준

2

4

1

5

4

3

2

1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 2 3 4 513 25 4

5

3
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지능형반도체표준맵2
스파이킹 신경망 기반의 인터페이스 표준2/2

국제
표준화

국내
대응

JTC1 SC42

TTA PG417 지능형반도체 포럼 참여기업/기관/학계

- 스파이킹 신경망 기반의 인터페이스 및
핵심 기술 연구

- 요구사항/평가기준 연구
- 스파이킹 신경망 기술평가및 표준개발

- 국내 표준 개발
- 국제 표준화 대응

(JTC1 SC42, ITU-SG11등)
- 뉴로모픽 제안기술 평가 활동

- 뉴로모픽 서비스, 비전 수립
- 중장기 기술 개발전략, 핵심기술 연구/

개발
- 국내외 표준화 활동

- 핵심 기술 및 표준 IPR 확보
- 국내외표준 기고 활동
- 정부정책 수립 지원

’20~’25

‘20~’25‘20~’25

‘20~’25
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지능형반도체표준맵3
인공지능 기기 탑재 뉴로모픽 소자 표준 1/2

IPR 확보
가능성

시장/기술적
파급효과

정책
부합성

국외대비
국내 표준화 역량

국제표준화
국내 기여도

국외대비
국내 기술개발 수준

2

4

1

5

4

3

2

1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 2 3 4 513 25 4

5

3
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지능형반도체표준맵4
인공지능 기기 탑재 뉴로모픽 소자 표준 2/2

’15~’20

국제
표준화

국내
대응

JTC1 SC42

TTA PG417

- 인공지능 기기탑재 뉴로모픽 소자의 응
용 분야 모색

- 요구사항/평가기준 연구
- 인공지능 기기탑재 뉴로모픽 소자의 기

술평가 및 표준 개발

- 인공지능 기기 탑재 자율주행의 기술
표준화

- 뉴로모픽 소자를 이용한 카메라의 초
고해상도 이미지 생성 응용분야 모색

- 인공지능 기기 탑재 뉴로모픽 소자 적
용가능 분야 모색

- 인공지능 기기 탑재 뉴로모픽 소자 소
재 및 측정 기술/분야 표준개발

- 나노기술과 연관된 뉴로모픽 소자 소재
표준개발

- 국내 표준 개발
- 국제 표준화 선점
- 뉴로모픽 응용분야 평가 활동

- 뉴로모픽 소자를 활용한 신분야의 핵
심기술 선점

- 응용분야 확대 및 중장기 핵심분야 기
술 개발

- 국내외 표준화 활동

- 핵심 기술 및 표준 IPR 확보
- 국내외표준화 활동
- 정부의 신분야 장려정책 수립 지원
- 대형 국책과제발굴

’20~’23 ’23~’25

’20~’25’20~’25

’20~’25

참여기업/기관/학계

IEC TC47 IEC TC 113

대한전자공학회 등 COSD기관



20

지능형반도체표준맵5
다중 칩 기반 인공지능 프로세서 인터페이스 표준 1/2

IPR 확보
가능성

시장/기술적
파급효과

정책
부합성

국외대비
국내 표준화 역량

국제표준화
국내 기여도

국외대비
국내 기술개발 수준

2

4

1

5

4

3

2

1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 2 3 4 513 25 4

5

3
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지능형반도체표준맵6
다중 칩 기반 인공지능 프로세서 인터페이스 표준 2/2

국제
표준화

국내
대응

JTC1 SC42 JEDEC JC-42 ISO TC22/SC32/WG8

TTA TC4 PG417 지능형반도체 포럼 참여기업/기관/학계

- 인공지능 프로세서-메모리 인터페이
스 핵심 기술 연구

- 요구사항/평가기준 연구
- 인공지능 프로세서-메모리 인터페이

스 기술평가 및 표준개발

- High Bandwidth Memory (HBM3) 
기술 표준화

- Processing Memory (PIM) 기술 표
준화

- 인터페이스 요구사항/평가기준 연구

- ISO 21448 SOTIF 표준개발(~’23)
- 인공지능 프로세서-메모리 기능안전

인터페이스 표준 개발

- 국내 표준 개발
- 국제 표준화 대응

(JTC1, JEDEC, ISO 등)
- 인공지능 프로세서-메모리 인터페이

스 제안기술 평가 활동

- 인공지능 반도체, 비전 수립
- 중장기 기술 개발전략, 핵심기술 연구/

개발
- 국내외 표준화 활동

- 핵심 기술 및 표준 IPR 확보
- 국내외표준 기고 활동
- 정부정책 수립 지원

’20~’25
’20~’25

’20~’25’20~’25

’20~’25 ’20~’25

’20~’25

’20~’25
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지능형반도체표준맵7
중기(2021~2023) 표준화 계획

구분 2020 이전 2021 2022 2023 2024 이후

스파이킹
신경망
기반의

표현 포맷
표준

국제 표준

국내 표준

기술 개발

인공지능
기기 탑재
뉴로모픽

소자 표준

국제 표준

국내 표준

기술 개발

인공지능
프로세서
메모리

인터페이스
표준

국제 표준

국내 표준

기술 개발

스파이킹 신경망 기반
뉴로모픽 기술

스파이킹 신경망 기반
IoT 서비스 기술

스파이킹 신경망 기반
인터페이스 표준

스파이킹 신경망 기반
IoT 뉴럴인코딩 표준

스파이킹 신경망
인터페이스 표준

스파이킹 신경망 기반
IoT 뉴럴디코딩 표준

CNN 기반
뉴로모픽 기술

[JEDEC JC-42] HBM3 인터페이스 표준 [JEDEC JC-42] PIM 인터페이스 표준

인공지능 반도체용 고대역폭
메모리 인터페이스 기술

인공지능 프로세서를 위한
인메모리 프로세서 기술

[TTA PG417] 다중 칩 기반 인공지능 프로세서
인터페이스 표준

[ISO TC22 SC32] ISO 21448 SOTIF 표준

[TTA PG417] 인공지능 프로세서-메모리
인터페이스 표준

DNN 표준

DNN 표준

뉴로모픽 소자 신뢰성
표준

뉴로모픽 소자 신뢰성
표준

DNN 뉴로모픽 기술 소프트웨어 기반 GPU 
반도체 기술

뉴로모픽 소자 신뢰성
기술
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지능형반도체표준맵8
연도별 주요현황 및 이슈

정책

2014년 이전 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년

기술
개발

시스템반도체-
SW동반성장전략

(2011.1)

시스템반도체
산업 경쟁력강화

(2017.3)

지능형반도체 전문인력양성사업
(2015.3)

혁신성장동력시행혁신성장동력시행
계획

(2018.5)

차세대지능형
반도체예비타당성

조사
(2019.6)

인공지능(AI)R&
D전략

(2018.5)

차세대지능형반도체
1등국가도약정책

(2020.1)

Multi-domain 자동차 전장 구조를 위한 ECU 용 SoC 및 임베디드 SW 개발
(2014.6-2018.5)

자동차 전장시스템의 실시간 오류 감지 및 복구 프로세서용 SW 개발
(2012.6-2017.5)

신경모사 인지형 모바일 컴퓨팅 지능형반도체 기술개발
(2016.3-2019.12)

2027.12)

데이터 중심 서버향
고성능 인공지능
컴퓨팅 플랫폼

(2020.4-2027.12)

인메모리특화인공지능
프로세서기술

(2020.4-2023.12)

지능형반도체 고안전성을 위한 국제표준 및 산출물 개발
(2017.1-2019.12)

초절전 하이퍼바이저 기반 지능정보 매니코어프로세서 및 SW기술 개발
(2017.3-2020.12)

뉴로모픽 칩 기반연구
(2011-2015)

경량 RISC-V 기반 초저전력 인텔리전트 에지 지능형반도체 기술 개발
(2018~2021)

스마트 모바일 및 IoT 디바이스를 위한 뉴럴셀 기반
SNP 원천기술개발(2017~2021)

모바일 인공지능
프로세서 플랫폼 기술
(2020.4-2023.12)
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감사합니다~!!


